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Hodnoceni bakalarské prace oponentem

Nézev préce: Prehled vodivych inkoustll pro systém aerosol jet printing
Student; Jan ROZICKA | sw.lso: | E13B0143P
Oponent; Ing. Radek Soukup, Ph.D.
Kritéria hodnoceni prace oponentem Max. body PHid&lené body

Spinéni zadani prace (posuzuje se i stupen kvality splnéni) 25 25

Odborna Urovei prace 50 48
Interpretace vysledkl a jejich diskuze, pFip. aplikace 15 14

Formalni zpracovani prace, dodrzovani norem 10 10

Hodnoceni obsahu a kvality préce, pFipominky:

Pfedkladana bakalarskd prace se zabyva problematikou technologie Aerosol Jet®. V prvni ¢asti prace popsal
autor velice pfehledné a detailné princip technologie Aerosol Jet® (AJ) véetné jednotlivych casti systému. Déle
zde popsal vyhody a limity technologie Al v porovnani s konvenénimi depozi¢nimi technologiemi. Rovnéz zde
zdafile rozebral mozZné aplikace AJ tisku jako napt. tisk na 3D substraty. Ve druhé ¢asti je popsano rozdéleni
funkcnich inkoust@ véetné jejich hlavnich fyzikalnich a elektrickych viastnosti.

Chtél bych vyzdvihnout, Ze autor ve tfeti Casti proved| velmi obsahlou reSersi komeréné dostupnych inkoustt
vhodnYclj pro AJ systemy, ktera zahrnuje celkem 48 vodivych, dielektrickych a rezistivnich inkoustt. Parametry
jednotlivych inkoustd jsou zdafile zhodnoceny v zévéru prace.

V porovnani s dalsimi bakalaFskymi pracemi je tato prace velice prehledné strukturovana, je bez gramatickych a
stylistickych chyb, mé dobfe formulovany zavér a nadprlimérnou grafickou Upravu. Obsahuje jen minimaini
mnoZstvi nepfesnosti (Na str. 11 uvadite, Ze ,zpracovatelé tlustovrstvych technologii se bliZi fyzikalnim mezim
sablonoveho tisku." Melo by byt spiSe uvedeno sitotisku. Na str. 22 uvadite ,montovaci proces” misto montazni
proces. Na str. 25 uvadite ,povrch kiidel byl o3etfen Stérkem", mélo by byt uvedeno spise opiskovan.)

Zaveérem konstatuji, Ze autor Gspésné splnil vdechny body zadani a Ze predloZena prace splfiuje obsahové i
formalni naroky bakalarské prace, proto ji viele doporucuji k ustni obhajobé.

Dotazy oponenta k prédi:

1) V soucasné dobé se v souvislosti s chytrymi obaly, Stitky a textiliemi rozviji tzv. flexibilni elektronika. Ve vasi
praci jste popsal celou fadu vodivych inkousttl. Jak miize byt zajidténa flexibilita vodivych inkoustti? Je néktery
z vami uvadenych inkoustd flexibilni?

2? V praci uvadite, ze se u médénych inkoustd pouziva proces tzv. fotonického sintrovani. MlZete ho prosim
blize popsat, zdlivodnit pro¢ se pouziva a zhodnotit jeho vyhody a nevyhody.

3) Na str. 21 uvadite, 7e povrchova energie substratu byla upravena ponofenim do ethylenglykolu. Jaké jsou
dalsi techniky, jak mbize byt ofistén substrat a zarovern mize byt zvySeno jeho povrchové napéti?

Bakalafskou praci hodnotim klasifikaci vyborné (podle kiasifikani stupnice dané smérnici dékana FEL)
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